Disefio Asistido por Computadoras: Modelizacion de productos

Conceptualizacion de superficies en productos mediante la aplicaciéon de Software CAD/CAM
realizado por D.I. Juan P. Lépez Coronel con la direccion de D.l. Patricia Mufioz.

Los conceptos de esta investigacion se aplican en:

Morfologia Especial |, catedra Mufioz, Carrera de Disefio Industrial. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Fac. de
Arquitectura, Disefio y Urbanismo

Direccion: Pabellon 1l - Ciudad Universitaria

Técnicas de representacion 3, Carrera de Disefio de Productos. INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT NATHAN
GOULD. Direccion: Yatay 240 - Tel: 982 3648/3436/5425

La aplicacion de la computacion en el proyecto de objetos de disefio industrial, ha transformado las
metodologias de trabajo de toda la cadena productiva de la Industria.

Los Ingenieros, los disefiadores industriales, los fabricantes de moldes y maquinas, etc, transmiten la
informacion de un producto utilizando archivos de intercambio de datos (los archivos .Igs son los estandar
actuales). Transfieren el "modelo tridimensional de la pieza" y evitan con esto los errores de interpretacion de
planos. Este "modelo tridimensional" es un "wireframe" (modelo de alambre) que esta definido por superficies
que se unen formando el producto final.

Soporte plastico, modelo industnal de BASY HOLUER.
Wireframe de superficies y Rendering

En el disefio de piezas plasticas sopladas e inyectadas, los sistemas de CAD/CAM se utilizan para modelar las
superficies y producir con ellas las cavidades principales de los moldes de produccion.

Es necesario aprender a conceptualizar las partes morfolodgicas de un producto como uniones entre superficies;
incorporar las nociones de empalmes continuos y utilizar sus tangencias para generar bufias y discontinuidades.
La comprensidn y utilizacion de las leyes morfolégicas permite potenciar las posibilidades generativas de los
sistemas, para el disefio de productos.

Superficies a partir de los bordes de una malla de lineas en 3D



Los ejemplos de las figuras siguientes, muestran las "posibilidades de interpolacidn de datos" a partir de un
mismo wireframe (modelo de alambre).
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Las distintas superficies "malla® son generadas, a parlir del mismo wireframe. Es importante verificar
la tangencias én las vniones, dado que s producen diferenles resullados.

Superficies de redondeo (Fillet)
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Wireframe de superficies. La primera figura muesira las superfices antes del redondes. En la segunda
magen, e fillel ha sido concrelado,

Superficie de unién suave entre dos superficies (Blend).
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Superficies de unién producidas entre el cuerpo principal y el asa de la jara

Coincidencia de superficies, haciendo que una superficie se una con la otra exactamente por medio
de sus tangencias.

Se construye la supericie considerando las langencias punto a punto de la zona de unidn



